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Abstract (en)
[origin: WO2016102210A1] The invention relates to: the use of an AA6xxx aluminium alloy for electrical connections of electrical components in
an electrical circuit or of semiconductor components; a stamped part for an electrical connection of electrical components in an electrical circuit or
of semiconductor components; a method for producing the stamped parts; and to a method for producing an electrical circuit or a semiconductor
component using the stamped parts. The aim of the invention is to propose the use of an aluminium alloy for electrical connections of electrical
components in an electrical circuit or of semiconductor components, by means of which aluminium alloy, the problems known from the prior art can
be solved. This aim is achieved by the use of an aluminium alloy of the type EN AW 6060, EN AW 6063 or EN AW 6016.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft die Verwendung einer AA6XXX Aluminiumlegierung für thermische und/oder elektrische Verbindungen von elektrischen
Bauelementen einer elektrischen Schaltung oder von Halbleiterbauelementen, ein Stanzteil für eine elektrische und/oder thermische Verbindungen
von elektrischen Bauelementen einer elektrischen Schaltung oder Halbleiterbauelementen, ein Verfahren zur Herstellung der Stanzteile sowie
ein Verfahren zur Herstellung einer elektrischen Schaltung oder eines Halbleiterbauelements unter Verwendung der Stanzteile. Die Aufgabe, für
thermische und/oder elektrische Verbindungen von elektrischen Bauelementen einer elektrischen Schaltung oder von Halbleiterbauelementen eine
Aluminiumlegierung vorzuschlagen, mit welcher die bisher aus dem Stand der Technik bekannten Probleme gelöst werden können, wird durch die
Verwendung einer Aluminiumlegierung vom Typ EN AW 6060, EN AW 6063 oder EN AW 6016 gelöst.
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